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Motivacion

* Sistema de montaje que cumpla los requisitos
basicos del codigo técnico de edificacion.

e Construccion modular mediante paneles
autoportantes sensorizados.

* Proceso constructivo respetuoso con el medio
ambiente y eficiencia energética.
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Introduccion

Paneles machihembrados fabricados con
niomateriales.

Panel estandarizado de 0,90 m. x 2,60 m.
Elementos estructurales de madera laminada
GL24h.

Libertad de acabados interiores y exteriores,
asi como en la tipologia de cubierta.

Paneles con patente/modelo de utilidad en
favor de la Universidad de la Islas Baleares.
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Panel

Panel base y estructural

1.-Marco perimetral (hembra) de
madera laminada GL24h

2.- Tablero OSB

3.- Nucleo de aislamiento térmico
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Encuentros entre paneles




Panel con sensores

Incorporacion de sensores internos
de bajo coste.

Comunicacion sin hilos entre
paneles.

Alimentacion de muy baja tensidn
con posible uso de energia
fotovoltaica.

Medida en diferentes alturas
personalizable.

Incorporacion de sensores de
diversa naturaleza.
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Planta prototipo
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Detalle cimentacidn-enano-viga
perimetral

LEYENDA

. Ejemplo de cimentacién: zapata aislada de hormigén
. Pletina de anclaje de 20x20 cm con vainas para recibir pernos de @10
mm
3. Enano de madera maciza/laminada anclado a la pletina junto a la viga
perimetral mediante pernos de @10 mm.
4. Viga perimetral de madera laminada encolada homogénea de 27x12
cm con hembras superior ¢ inferior de 3x3 cm fijada al enano.
. Elemento de machihembrado horizontal integrado en el panel de
cerramiento vertical
. Panel de cerramiento vertical
. .Tablero OSB, cara interior
. .Lana de Oveja Celulosa, capa intermedia (aislamiento térmico)
. .Tablero OSB, cara exterior
. Panel de cerramiento horizontal (OSB, aislante de fibra de madera)
. Ejemplo de solado mediante tarima flotante de madera (2 cm de
espesor)
9. Vigueta madera laminada encolada homogénea de clase resistente
GL24h de 20x10 (intereje 45 cm)
10. Estribo con alas interiores de acero galvanizado S250GD tipo SAI
380/100/2
11. Pletina de acero galvanizado S250GD tipo PN571.
12. Pernos de @10 mm y 320 mm de longitud para la unién entre el enano
y la viga perimetral.
13. Mortero fluido de altas prestaciones sin retraccién
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Unidn panel-viga-vigueta

LEYENDA

1. Viga perimetral de madera laminada encolada homogénea de 20x12 cm

con hembras superior e inferior de 3x3

2. Elemento de machihembrado horizontal integrado en el panel de cerramiento
vertical.

3. Elemento de machihembrado vertical integrado en el panel de cerramiento
vertical.

4. Vigueta madera laminada encolada homogénea de clase resistente GL24h de
20x10 (intereje 90 cm)

5. Estribo con alas interiores de acero galvanizado S250GD tipo SAl 380/100/2 y
con prolongacion recta de pletina perforada.

6. Tornillos @4,2 mm ; 50 mm

7. Panel de cerramiento horizontal (OSB, aislante de fibra de madera)
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Sensores incorporados en los
paneles
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Comunicacion sin hilos

e Comunicacion con el sistema
domodtico mediante ZigBee.

Posibilidad de integracion
mediante baterias o mediante
alimentacion continua.

Radio
Sensor

Bateria

Independencia de la localizacidn
del panel sensorizado respecto a
la unidad de gestion del clima

Interior.
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Sensores
Remotos

Esquema sensorizacion

Sensores externos

Radio Memoria

Microcomputadora Sensores

Sistema Alimentacion

Bus de datos

Sensores
Remotos

Conexion
Externa

Fuentes de alimentacion
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Puntos a favor

Incorporar inteligencia activa en las paredes del
edificio con flexibilidad parameétrica.

Definicion de tres alturas de sensorizacion utiles
para el sistema domatico del edificio.

Emision de los datos mediante tecnologias sin
hilos y mediante protocolos estandar.

Anticipacion a la inercia de los elementos de
cerramiento contribuyendo a la eficiencia y al
ahorro energético del edificio.
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